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Ergebnisse in Kurze

Siliziumphotonik-Transceiver und Routing-
Technologie lautet neue Ara der Superrechner
ein

Da die Fragmentierung der Prozessorchipgrofe bald ihre Grenze erreicht hat, was
die Unterbringung weiterer Prozessorkerne anbelangt, zielen MaBnahmen zur
Verbesserung der Kosten- und Energieeffizienz von Hochleistungsrechnern jetzt auf
die n4chste Hierarchieebene ab. Uber eine EU-Initiative ist eine radikal neue
optische Technologie fur ein direktes Chip-zu-Chip-Verbindungsparadigma auf
Leiterplattenebene entwickelt worden, das bestehende Einschrankungen des
Serverboard-Designs Uberwindet.
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,Die Chip-zu-Chip-Kommunikation in Serverboard- und Intrarack-Designs bildet
derzeit den Hotspot der Highend-Serverindustrie fur die Reduzierung des physischen
Platzes, der Netzwerkkomplexitat und der Ressourcen - Schaltungen und Kabel -
wahrend eine hohere Leistung pro Watt ermoglicht wird®, sagt Nikos Pleros,
Koordinator des EU-finanzierten Projekts ICT-STREAMS (4. ,Der neue
Serverboard-Fahrplan erforscht Losungen, mit denen immer mehr Prozessoren auf
Multi-Socket Boards [MSB, Leiterplatten mit mehreren Sockeln] integriert werden
konnen, um die Leistung bei weniger Kosten und Energieeinsatz zu erhdhen,
wahrend gleichzeitig Reduzierungen des erforderlichen physischen Platzes und
Erhohungen der Durchsatzdichte moglich sind.”
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https://cordis.europa.eu/de
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020/de
https://cordis.europa.eu/domain-of-application/digital-economy/de
https://cordis.europa.eu/domain-of-application/industrial-technologies/de
http://www.ict-streams.eu/

Ganzheitliches Midboard-
Transceiver- und
Routergerateportfolio

Die Projektpartner entwickelten ein
vollstandiges bordeigenes optisches Chip-zu-
Chip-System fur die direkte
Zusammenschaltung von Multi-Socket
Boards, das einen aggregierten bidirektionalen
Durchsatz von 25,6 Tbit/s zwischen den
Prozessorsockeln ermoglicht. Um dies zu
erreichen, baute man auf die Schnittstellenverbindung der Prozessorsockel mit
Hochfrequenz-Silizium (Si)-Photonik-Transceivern, die mithilfe der
Routingkapazitaten fur Wellenlangen einer Router-basierten, vollstandig passiven
Routing-Plattform mit Siliziumphotonik-Wellenleiter-Gitter-Struktur kommunizieren.
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Die Siliziumphotonik-Routing- und -Transceiverchips der MSB-Konfiguration konnen
Uber eine hochfrequente elektrooptische Leiterplatte miteinander kommunizieren, die
als verlustarme optische Verbindungsplattform fungiert und sowohl die
Funkfrequenz- als auch Gleichstrom-Konnektivitat fur die aktiven Transceiver
unterstitzt.

Steigerung von Serverboard-Dichte und -Durchsatz

,ICT-STREAMS soll die aktuellen Barrieren beztglich Bandbreite und
Schaltungslatenz in Chip-zu-Chip-Konfigurationen mit mehreren Sockeln [6sen, um
den aggregierten Durchsatz von 25 Thbit/s, konkurrenzireie, flieBende massive
Datenbewegungen flr Multisocket-Verbindungen zwischen beliebigen Anschlissen
zu ermoglichen, und somit neuartige Architekturen im Rack-MaBstab fur
Disaggregationskonzepte bezuglich Rechen-, Arbeitsspeicher- und Aufbewahrung
zu unterstutzen®, erklart Pleros. ,Die optischen Maschinen erweitern die
Leistungsgrenzen der Transceiver-Technologie® durch eine Reihe von
Wellenlangenmultiplex-Kanalen (16 x) und eine Kanaldatenrate (50 Gbit/s) fur eine
optische Maschine mit einem Durchsatz von 0,8 Tbit/s. Die Einzelmodus-Polymer
elektrooptische Leiterplatte wendet ein adiabatisches optisches Kopplungskonzept
mit hochdichter hochfrequenter Funkfrequenz an und optische Eingangs-/Ausgangs-
Schnittstellen ermoglichen eine Chip-zu-Board-Assemblierung in einem Schritt,
sodass die Zeit- und Kostenerfordernisse sinken.

,Das innovative Warmedrift-Kompensationssystem soll erhebliche Auswirkungen auf

die Anwendbarkeit der Siliziumphotoniktechnologie im realen Leben zeitigen, indem
die Wellenlangenmultiplex-Siliziumphotonikkomponenten in nichtinvasiver Weise
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uberwacht und gesteuert werden®, fihrt Theoni Alexoudi, technische Leiterin von
ICT-STREAMS, weiter aus. ,,Neue Ergebnisse, die im Marz auf der Optical
Networking and Communication Conference in San Diego prasentiert werden, zeigen
die fehlerfreie Chip-zu-Chip-Verbindung in einer Umgebung mit
Temperaturschwankungen.”®

,Die ICT-STREAMS-Technologie nutzt die Wellenlangenmultiplex-Siliziumphotonik
zur substanziellen Verbesserung der Dichte und des Durchsatzes nach dem
aktuellen Stand der Serverboard-Technik®, lautet das Fazit des leitenden
Projektforschers Miltos Moralis-Pegios. ,Gleichzeitig wird die Leistungsbilanz von
optischen Verbindungen verbessert, indem wesentliche Fortschritte in den Bereichen
optische Maschinen, eingebettete Optik und Assemblierung,
Warmedriftkompensation, IlI-V-Siliziumlaserintegration, Inline-Verstarkung und
HPC/DC-Architekturdesign ermdglicht werden®, merkt Stelios Pitris, ebenfalls
leitender Forscher, an.
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https://cordis.europa.eu/article/id/458205-ultra-sensitive-sensors-on-a-chip-accurately-detect-trace-gases/de
https://cordis.europa.eu/article/id/449186-catching-up-with-meep-bringing-forward-the-development-of-tomorrows-european-exascale-su/de

Bioinspiriertes Gerat reduziert den Stromverbrauch drastisch
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Dieses Projekt findet Erwahnung in ...
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https://cordis.europa.eu/article/id/453722-taking-the-circular-path-to-sustainable-clothing-and-fishing-industries/de
https://cordis.europa.eu/article/id/442166-bio-inspired-device-slashes-power-consumption/de
http://www.ict-streams.eu/
https://doi.org/10.3030/688172
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Den Weg zu freien und quelloffenen
Siliziumchips weisen
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https://cordis.europa.eu/article/id/418089-biodiversity-new-deal-for-nature/de
https://cordis.europa.eu/article/id/429493-heat-free-optical-switch-furthers-quantum-computing-technology/de
https://cordis.europa.eu/article/id/447688-pointing-the-way-to-free-and-open-silicon/de
https://cordis.europa.eu/article/id/413390-silicon-photonics-transceiver-and-routing-technology-heralds-new-supercomputer-era/de
https://cordis.europa.eu/article/id/413390-silicon-photonics-transceiver-and-routing-technology-heralds-new-supercomputer-era/de
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